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二、说明、目录、图表目录

    单晶硅也称硅单晶，是电子信息材料中最基础性材料，属半导体材料类。单晶硅已渗透到

国民经济和国防科技中各个领域，当今全球超过2000亿美元的电子通信半导体市场中95%以上

的半导体器件及99%以上的集成电路用硅。 

    随着近几年我国单晶硅产量以年均26%的速度增长,单晶硅已渗透到国民经济和国防科技中

各个领域，太阳能电能转化、电视、电脑、冰箱、电话、汽车及航天飞机、宇宙飞船、人造

卫星都将单晶硅作为原材料之一。2008年，北京&ldquo;绿色奥运&rdquo;将展示以单晶硅为主

材料的太阳能电池。 

    本报告依据国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、中国太阳能学会、中国工业

和信息化部等权威机构提供的最新资料。对国内外单晶硅行业的发展状况进行了深入透彻地

分析，对我国单晶硅行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽分析，重点分析了国内外

重点生产企业以及行业投资，报告还对下游行业的发展进行了分析，是单晶硅及相关制造企

业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握单晶硅行业发展方向，为企

业经营决策提供重要参考的依据。 
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